iC MEKAN HAVA KALITESI (IAQ) PROSEDURU iLE HVAC SISTEMINDE ENERJi TASARRUFU
SAGLAYIN VE VERIMLILIGi ARTTIRIN

ASHRAE 62.1 IAQ Prosedirind (IAQP) Plasma Air teknolojisi ile birlikte kullanan danisman
mihendisler, harici hava girisini % 75'e kadar azaltarak musterilerine énemli ilk maliyet tasarrufu,
isletim enerji maliyetinde azalma ve optimum i¢ hava kalitesi saglayabilir. Plasma Air, I1AQ
hesaplamalari yapmak ve iliskin 6zellikleri olusturmak icin 6dalllu yazilimi olan PlasmaSoft'a lcretsiz
erisimi saglayarak yeni insaat ve yenileme projelerinde IAQP'yi kullanma zamani ve tahmini

konularinda bilgilenmeye olanak verir.
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HVAC ekipman maliyetini Mevcut enerji maliyetini Harici Hava alimini ilk yatirm ve isletim
25 % kadar azaltim 30 % kadar azaltim 75 % kadar azaltim maliyetini azaltim

Bipolar iyonizasyon Havayi Kirleticilerden Arindirmak igin Nasil Calisir?

Atmosferdeki glines isigina ¢cok benzer sekilde, Plazma Hava teknolojisi, pozitif ve negatif oksijen
iyonlari agisindan zengin dogal bir biyo-iklim Uretir. Negatif iyonlar fazladan bir elektron igerirken,
pozitif iyonlarda bir elektron eksiktir ve bu da dengesiz bir duruma neden olur. Yeniden stabilize etme
cabasliyla, bu iki kutuplu iyonlar, elektron degisimi icin havadaki atomlari ve molekdlleri arar, partikdl
maddeyi, bakterileri ve virls hiicrelerini, kokulu gazlari ve aerosolleri ve VOC'leri etkin bir sekilde

nétralize eder.
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Havadaki partikiller iyon doygunluguyla kiimelenir ve filtrelere yakalanir.



Bakteri ve virls hiicreleri cogalmak icin bolindiklerinde oksijen iyonlariyla baglanir ve bu da
yok olmalarina neden olur.
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Kokulu gazlar ve aerosoller oksijen iyonlariyla temas ettiginde oksitlenir ve notralize edilir.

Oksijen iyonlari, kimyasal reaksiyon olusturarak VOC'lerin molekiiler yapilarini bozar.



